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Abstract (en)
The device has outer toothed workpiece holders (WH1-WHS5) that are horizontally placed between inner and outer pin rings (2,3), and vertically
placed between horizontally superposed brushing discs (5). Workpieces (W1-W5) arranged in engagement portions (E1-E5) of workpiece holders
are fixed manually at lower brushing disc. Brush retainers of brushing discs are equipped with brushes. The number of workpiece holders is defined
dependent on size of pin rings. The number of engagement portions is defined dependent on depth and diameter of workpieces.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum gleichzeitigen Entgraten und/oder Oberflachebearbeiten der Ober- und Unterseite von Werkstlcken
durch Wirkeingriff mit mindestens zwei horizontal Gbereinander gelagerten Birstscheiben, bei der Werkstiicke manuell in die Eingriffe der
mindestens drei auBenverzahnten Werkstiickhalter auf der unteren Birstscheibe positioniert werden und die obere Birstscheibe auf einen
verstellbaren Festanschlag oder Uiber ein Messsystem auf die Werkstlicke herunterfahrt um die Vorrichtung zu schlieBen. Erfindungsgeman ist
vorgesehen, dass sich alle Werkstiickhalter in Wirkbeziehung mit den beiden Birstscheiben befinden, dass die Birstenaufnahme der unteren
Burstscheibe sowie die Birstenaufnahme der oberen Birstscheibe vollflachig mit Blrsten bestiickt sind und, dass alle Werkstiicke, die in die
mindestens drei auBBenverzahnten Werkstiickhalter eingelegt werden und sich mit den Birstscheiben in Wirkeingriff befinden, sowohl auf der Ober-
als auch auf der Unterseite entgratet und/oder oberflachenbearbeitet werden.
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